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Abstract (en)
A method for simultaneously making and applying a bottom or a lid to the body of a tubular package made of composite materials, a package
thereby obtained and means for carrying out this method, the package comprising a leaktight inner complex (2), compatible with the product to be
packaged, one or more layers (3) of a material which is more rigid than the complex (2) and, if appropriate, a layer or an outer complex (4) which
may or may not be printed. Method consisting of applying, in a totally leaktight manner, by means of sealing, gluing or the like, on the body (1)
immediately adjacent to one (1') of its two ends, a complex (7), identical to that (2) inside the body (1) of the package and in contact with the product
to be packaged, whose cross-section is in the shape of a U and determines, with the end (1') of the body (1), a cavity (15), then in arranging, on the
complex (7) and inside this cavity (15), one or more sheets (8) made from a material which is more rigid than the complex (7), the number of sheets
(8) to be applied depending on the stiffness of the bottom or of the lid of the package to be obtained. <IMAGE>

Abstract (fr)
La présente invention concerne un procédé de fabrication et de mise en place simultanée d'un fond ou d'un couvercle sur le corps d'un emballage
tubulaire en matériaux composites, un emballage ainsi obtenu et des moyens pour la mise en oeuvre de ce procédé, I'emballage comprenant un
complexe interne (2) étanche, compatible avec le produit & conditionner, une ou plusieurs couches (3) d'un matériau plus rigide que le complexe
(2) et, éventuellement, une couche ou un complexe externe (4), imprimé ou non. Procédé caractérisé en ce qu'il consiste a appliquer de maniere
totalement étanche, par scellage, collage ou autre, sur le corps (1), a proximité immédiate de I'une (1') de ses deux extrémités, un complexe (7),
identique a celui (2) interne au corps (1) de I'emballage et en contact avec le produit a conditionner, dont la section est en forme de U et détermine
avec l'extrémité (1') du corps (1) une cavité (15), puis a disposer sur le complexe (7) et a l'intérieur de cette cavité (15) une ou plusieurs feuilles
(8) en un matériau plus rigide que le complexe (7), le nombre de feuilles (8) a appliquer étant fonction de la rigidité du fond ou du couvercle de
I'emballage a obtenir.
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